
九州センター

新製品開発、PKG1個の試作からトータルサポート！

パッケージ開発TATの短縮
パワーデバイス・情報通信デバイス・トリリオンセンサー

少量生産品でのSIP開発要求

宇宙産業・医療機器・オンリーワン・業界初・世界初
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ウエアラブル

リアルタイム診断

遠隔操作
個人認証

キャッシュレス

AI診断

トリリオンセンサ

ドローン

無人運転
5G

VR
仮想現実

AR
拡張現実

医療介護

市場トレンド お客様の要求 ソリューション提案
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宇宙産業

市場トレンド

九州IoTデバイス試作
ネットワーク

九州・沖縄地域

ファウンドリ、人材育成

連携企業
公設試験研究機関

三次元半導体研究センター

（公財）FAIS
前工程試作

コンサルテーション
人材育成

九州工業大学
マイクロ化総合技術C

前工程試作
コンサルテーション
人材育成

ワンストップで対応

産総研つくばC

産総研
臨海副都心C

産総研ネットワーク

お客様がチャレンジしやすい多様なデバイス試作環境を提供し
九州発の新たなデバイス産業の創出を加速

パッケージング試作、人材育成
ミニマルIoTデバイス実証ラボ

産総研 九州C

ミニマル３DICファブ
開発研究会
後工程開発

お客様
試作
ご依頼

お客様

（株）ロジック・リサーチ マクセル（株）

基材供給配線設計

キャビティPKG FOWLP

ミニマルIoTデバイス実証ラボ

PKG試作

ミニマルIoTデバイス実証ラボ、大学、公設試

完成

・横河ソリューションサービス（株）
・JFE商事エレクトロニクス（株）
・東京貿易マシナリー（株）

装置販売サービス

PKG量産対応

（株）ピーエムティー
パッケージング企業（TBD）

・テクノデザイン（株）
・澁谷工業（株）
・アピックヤマダ（株）
・熊本防錆工業（株）
・（株）TCK
・リソテックジャパン（株）

・（株）オジックテクノロジーズ
・（株）片桐エンジニアリング
・（株）石井工作研究所
・（株）ピーエムティー
・（株）プレテック

PKG装置開発
（例）

（株）SSテクノ

PKG仕様協議

PKG開発ロードマップ

RDL-First FOWLP
再配線基板へ素子実装&封止

接合工法の複合化
フリップ接合・ワイヤ接合・SMD混載

キャビティパッケージ
光学センサーやMEMSを収納

RDL-Last FOWLP
42Alloy基板へ素子を搭載し再配線

高速通信対応
5G対応のパッケージ構成素材

通信コイル内蔵
フォトリソ配線によるコイル形成

発電機能の内蔵
体温発電、振動発電、他

パッケージ量産体制
特異技術による量産支援

技術移転ベンチャー
パッケージ開発支援のビジネス化

高齢者介護モニター

入院患者モニター

運動負荷モニター

フレキ基板伸縮性粘着シート

電源・通信SIP
（通信、アンテナ、発電、電池 & 充電）

センサSIP
（体温、血圧、脈拍、血糖値センサ、加速度、GPS）

System in Package 応用事例

宇宙産業対応
高信頼性と宇宙線対策

ウエアラブル 自動運転スマートフォン スマートウォッチ 医療介護、遠隔医療

生産終了半導体の再生
ロングライフ製品サポート・復刻品

市場トレンドに対応したロードマップによるPKG開発を推進します❸

試作仕様の検討から完成までトータルサポートします❷

お客様がチャレンジしやすい多様な試作環境を提供します➊


